
サンプル画像

MSX8000Ｘ線断層撮影検査装置 

断層画像の NG 記号（自動判定） 

A: 面積 NG 

B: 濃度 NG 

    C: 位置ズレ NG 



１

（１）　ＢＧＡ両面実装のボール（φ０．８）変形

透視撮影

管電圧６４ｋＶ 倍率４０倍

断層撮影

管電圧６４ｋＶ 倍率４０倍

Ａ部ボール変形



２

（２）　ＣＳＰ（φ０．５）の浮き上がり　（オープン）

傾斜透視（６０°）撮影

管電圧５７ｋＶ 倍率７５倍

断層撮影

管電圧６２ｋＶ 倍率４０倍

Ａ部ボール浮き上がり



３

（３）　ＢＧＡボールの位置ズレ

透視撮影

管電圧６６ｋＶ 倍率５５倍

断層撮影断層撮影

管電圧７２ｋＶ 倍率４０倍

ＡＣ、Ｃ部ボールの位置ズレＡＣ、Ｃ部ボ ルの位置ズレ



４

（４）　ＢＧＡボールの変形

断層撮影

管電圧６５ｋＶ 倍率４０倍

Ａ部ボール変形

（５）　ＢＧＡボールのブリッジ

断層撮影

管電圧６０ｋＶ 倍率４０倍管電圧６０ｋＶ 倍率４０倍

ＡＣ部ボールブリッジ
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